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Průmyslové počítače
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Změny a novinky v portfoliu

▪ Nové uspořádání Nexcom Group

▪ Produktové mapy

▪ Novinky vestavných PC NISE

▪ Nové panelové PC pro lehký průmysl APPC 3154
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Nové uspořádání Nexcom Group
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Produktová mapa NISE

H
i-P

e
rfo

rm
a
n

c
e

NISE3600 NISE3640E 

Ivy Bridge(B)

C
o

m
p

a
c
t

NISE104

ATOM, D2550

O
p

tim
iz

e
d

 

P
e
rfo

rm
a
n

c
e

NISE3720

NISE2400

Celeron, J1900

ATOM, E3845

NISE3700

Haswell RF

NISE106

Braswell QC 

NISE3800

Skylake

NISE107NISE105

ATOM, E3826

NISE50

ATOM, E3826

S
lim

NISE50W

ATOM, E3826

Ivy Bridge

NISE3900

NISE4200

Skylake-U(B)

Ivy Bridge(B)

NISE3640E 

NISE51

ApolloLake

NISE108

NEW NEW

NEW

CoffeeLake-S

E3930/E3950 N3350/N4200

NEW

NISE2400

Celeron, J1900

ATOM, E3845

NISE4200

Skylake-U(B)

NEW

NISE4300

Skylake-U

NISE105U

ATOM, J1900



www.elvac.eu

Porovnání NISE 105U a 107

▪ CPU: E3930 

▪ 1x DVI-D & 1x DP

▪ COM: 2x RS232/422/485 & 2x RS232 (volitelně)

▪ USB: 4x USB3.0

▪ Interní GPIx 4, GPOx 4

▪ Uložiště, nově M.2 modul

▪ DC vstup 9 ~ 30V

▪ Pracovní teplota -20 ~ 70 °C

NISE107

NISE105U

▪ CPU: J1900 

▪ 1x DVI-D & 1x HDMI

▪ COM: 2x RS232/422/485 & 2x RS232 (volitelně)

▪ USB: 1x USB3.0, 2x USB2.0

▪ 2x GbE LAN port

▪ DC vstup 9 ~ 30V

▪ Pracovní teplota -5 ~ 55 °C
1x M.2 storage
1x SIM Card Slot

2x I210-IT LANs 

2x I210-IT LANs w/1x PoE

1x Optional I/F
(4G/Wi-Fi)
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Porovnání NISE 51 a 108

NISE108

NISE51

▪ CPU: N3350 Dual Core

▪ 1x DP

▪ COM: 1x RS232/485 & 2x RS232 

▪ USB: 2x USB3.0, 2x USB2.0

▪ 2x GbE LAN port

▪ Napájení 12V nebo 24 V DC

▪ Pracovní teplota -5 ~ 55 °C

1x Optional
MiniPCI (4G/Wi-Fi)

1x M.2 slot pro
Wi-Fi, LTE nebo Bluetooth

▪ CPU: J3455E Quad Core

▪ 2 x DP

▪ COM: 3x RS232/422/485

▪ USB: 2x USB3.0, 2x USB2.0

▪ 2x GbE LAN port

▪ Napájení 24 V DC

▪ Pracovní teplota 0~ 50 °C

1x M.2 slot pro SSD
1x 2,5“ pro HDD nebo SSD

1x Optional
MiniPCI (4G/Wi-Fi)
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NISE 3900

NISE3900

▪ CPU: 8. generace Coffee Lake, 6 jader, 35W TDP

▪ 1x DP, HDM, DVI-D

▪ COM: 1x RS232/485 & 2x RS232 

▪ USB: 6x USB3.0, 4x USB2.0

▪ 3x GbE LAN port, volitelně extra PoE port (15.4W)

▪ 4x PCIe rozšiřující slot

▪ Pracovní teplota -5 ~ 55°C

1x Optional I/F
(4G/Wi-Fi)
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Produktová mapa APPC

APPC series APPD Display

Resistive
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APPC3154 Panelové PP pro lehký průmysl

Agresivní 
cena

▪ Plastová řada Applied Panel PC (3000/5000)

▪ CPU: J1900 

▪ Řada 3000: 15 "a 19", 4:3, s odporovou dotykovou technologií

▪ Řada 5000 15,6 "a 21,5",16:9 s kapacitní dotykovou technologií

▪ Oblíbený vzhled s nízkou hmotností

▪ Montáž: VESA a Panelová

▪ Může nahradit kovové APPC stejné velikosti

EN55022
EN55034

15”  APPC3154

19”  APPC3194

15.6” APPC5164

21.5” APPC5214
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